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Tepelné izolécie z expandovaného polystyrénu nad a pod Groviiou terénu
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EPS 150 Soklovd doska

Tepelnoizolaéné dosky z expandovaného polystyrénu
podla STN EN 13163:2012 + A2:2016
Izolacia nad Groviou terénu.

Popis:

lisovanim na priemyselnych automatoch vyrdbané tepelnoizolagné

dosky so zdrsnenim povrchu kvéli zlep3eniu prilnavosti lepidiel

a tmelov.

Pouzitie:

nizkonasiakavd tepelnd izolécia s beZnou tlakovou odolnostou

nad Groviiou terénu ako st sokle obvodovych stien budov, balkénoy,

vencov a pod.

Vyhody:

nizka nasiakavost (vhodnd pre styk so zeminou), vyssia tlakova pevnost (chrani hydroizoléciv budovy pred poskode-
nim), vo vlhkom prostredi nemenné tepelnoizolaéné vlastnosti (vhodné pre nizkoenergetické a pasivne budovy).
Oznacovaci kéd:

EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10) 150-DS(N)2-DS(70,90) 1-DLT(1)5-WL(T)2

Hrobka dosky:

30-200 mm

Rozmer dosky:

1250 x 600 mm

Vyhotovenie hréan:

rovnd hrana

Technické udaje:
Sicinitel tepelnej vodivosti A max.0,034 W/(m K)
Napdtie v tlaku pri 10% stlaéitelnosti CS(10) min. 150 kPa

Dlhodobd nasiakavost vody Gplnym ponorenim max. 2,0 %

Trieda reakcie na ohen E

Hrobka dosky mm 30 40 50 60 80 100 120 140 150
Obsah balenia ks 17 13 10 8 6 5 4 4 3
1250 x 600 mm m? 12,75 9,75 7,50 6,00 4,50 3,75 3,00 3,00 2,25
m® 0,383 0,390 0,375 0,360 0,360 0,375 0,600 0,360 0,338
Tepelny odpor R, m2.K/W 0,85 115 1,45 1,75 2,35 2,90 3,50 4,10 4,40
Hrubka dosky mm 160 180 200
Obsah balenia ks 3 3 3
1250 x 600 mm m? 2,25 2,25 2,25
m® 0,360 0,405 0,450

Tepelny odpor R m2.K/W 4,70 5,30 5,85

Legenda:
1 obvodovd stena, 2 hydroizolécia, 3 lepiaca hmota, 4 EPS 150 Soklové doska,
5 vystuznd hmota, 6 vystuznd mriezka, 7 povrchovd Uprava

'JL | & O‘, |
vynikajice izolaéné  odolny voéi Gderom nizkonasiakavy
vlastnosti a tlaku




EPS 200 Soklovda doska

Tepelnoizolaéné dosky z expandovaného polystyrénu
podla STN EN 13163:2012 + A2:2016
Izolacia nad Uroviou terénu.

Popis:

lisovanim na priemyselnych automatoch vyrédbané tepelnoizolaéné

dosky so zdrsnenim povrchu kvéli zlepseniu prilnavosti lepidiel

a tmelov.

Pouzitie:

nizkonasiakavd tepelnd izoldcia s vysokou tlakovou odolnosfou

nad Groviiou terénu ako st sokle obvodovych stien budov, balkénov,

vencov a pod.

Vyhody:

nizka nasiakavost (vhodnd pre styk so zeminou), vysokd tlakové pevnost (chréni hydroizoléciu budovy pred posko-
denim), vo vlhkom prostredi nemenné tepelnoizolaéné vlastnosti (vhodné pre nizkoenergetické a pasivne budovy).
Oznadovaci kéd:

EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-) 1-DLT(1)5-WL(T)1

Hrubka dosky:

30-200 mm

Rozmer dosky:

1250 x 600 mm

Vyhotovenie hran:

rovnd hrana

Technické udaje:

Si¢initel tepelnej vodivosti A max. 0,033 W/(m.K)
Napétie v tlaku pri 10% stlagitelnosti CS(10) min. 200 kPa
Dlhodobé nasiakavost vody Gplnym ponorenim max. 1,0 %

Trieda reakcie na ohen E

Hrobka dosky mm 30 40 50 60 80 100 120 140 150
Obsah balenia ks 17 13 10 8 6 5 4 4 3
1250 x 600 mm m? 12,75 9,75 7,50 6,00 4,50 3,75 3,00 3,00 2,25
m® 0,383 0390 0375 0360 0360 0375 0,600 0,360 0,338
Tepelny odpor R, m2.K/W 0,90 1,20 1,50 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,50

XPS

Hrubka dosky mm 160 180 200 S

Obsah balenia ks 3 3 3 EPS 200 EPS 200

1250 x 600 mm - 225 225 225 Perimeter Soklovd doska
m® 0,360 0,405 0,450 EPS 159

Tepelny odpor R, m2K/W 480 545 6,05 Soklové doska

XPS - extrudovany polystyrén
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[ahky 50 zvy$enou ndkladovo vyhodny
poziarnou odolnosfou



EPS 200 Perimeter

Tepelnoizolaéné dosky z expandovaného polystyrénu
podla STN EN 13163:2012 + A2:2016
Izolacia pod Groviou terénu.

Popis:

lisovanim na priemyselnych automatoch vyrdbané tepelnoizolaéné

dosky z jednej strany so zdrsnenym povrchom kvéli zlepseniu

prilnavosti lepidiel a tmelov, z druhej strany s 50 mm rastrovanim

na zniZenie povrchového napdtia dosky a presnejsiu montdz.

Pouzitie:

nizkonasiakava tepelnd izoldcia s vysokou tHlakovou odolnosfou

pod droviiou terénu ako st zakladové Easti budov, suterénov a pod.

v priamom kontakte s vlhkosfou. Vhodnd pre nizkoenergetické a pasivne budovy.

Iné pouzitie ako tepelnd izoldcia vysoko namdhanych podldh, striech, jadrovych stien, chladiacich zariadeni a pod.
Vyhody:

nizka nasiakavost (vhodnd pre styk so zemnou vlhkostou), vysokd tlakova pevnost (chréni hydroizolaciu budovy
pred poskodenim), vo vlhkom prostredi nemenné tepelnoizolaéné vlastnosti (vhodné pre nizkoenergetické a pasivne
budovy), jednoduchd manipulécia, 100 % recyklovatelnd.

Oznacovaci kéd :

EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-5(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-) 1-DLT(1)5-WL(T) 1

Hrubka dosky:

50 -240 mm

Rozmer dosky / kryci rozmer dosky:

1265 x 615 mm / 1250 x 600 mm

Vyhotovenie hran:

polodrézka

Technické udaje:
Sicinitel tepelnej vodivosti A max.0,033 W/(m.K)
Napdtie v tlaku pri 10% stlagitelnosti CS(10) min. 200 kPa

Dlhodobd nasiakavost vody Gplnym ponorenim max. 1,0 %

Doporu&end montézna hibka max. 4,5 m

Trieda reakcie na ohen E

Hribka dosky mm 50 60 80 100 120 140 160 180 200
Obsah balenia ks 10 8 6 5 4 4 8 3 3
1250 x 600 mm m? 7,50 6,00 4,50 3,75 3,00 3,00 2,25 2,25 2,25
m?® 0,375 0,360 0,360 0,375 0,600 0,360 0,360 0,405 0,450
Tepelny odpor R, m2.K/W 1,50 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,45 6,05
Hrubka dosky mm 220 240
Obsah balenia ks 2 2
1250 x 600 mm m? 1,50 1,50
m?® 0,330 0,360
Tepelny odpor R, m?2.K/W 6,65 7,25
Legenda: ,;
1 obvodové (nosnd) stena, 2 hydroizolécia, 3 lepiaca hmota, ®®®@@@ %%
4 EPS 200 Perimeter, 5 nopovd félia, 6 3trkovy zasyp 77
AR 7, )
»ﬂ« LK
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3etriaci energiu 100 % recyklovatelny priatelsky k Zivotnému

prostrediu




Technické 0daje

C SO CHTE e EPS 150 EPS 200 EPS 200
Vlastnosti Soklové doska Soklové doska Perimeter
Sucinitel tepelnej vodivosti Ap

[max. W/(m.K)] 0,034 0,033 0,033
Odchylka hribky Ti T(2) T(2) T(2)
(mm) +2 +2 +2
Odchylka dizky Li L(2) L(2) L(2)
(mm) 2 +2 2
Odchylka sirky Wi W(2) W(2) W(2)
(mm) 2 *2 +2
Odchylka pravouhlosti Si S(2) S(2) S(2)
(mm/m) 2 2 £2
Odchylka rovinnosti Pi P(5) P(5) P(5)
(mm/m) %5 5 5
Napétie v tlaku pri 10% stlageni €S(10)i CS(10)150 CS(10)200 CS(10)200
(min. kPa) 150 200 200
Pevnost v ohybe BSi BS250 BS250 BS250
(min. kPa) 250 250 250
Rozmerovd stabilita DS(N)i DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2
(%) £0,2 £0,2 £0,2
Rozmerovd stabilita DS(70,-)i DS (7090)1 DS(70)1 DS(701
(%) ] £ t]
Rozmerové stabilita DLT(i)5 DLT(1)5 DLT(1)5 DLT(1)5
(max. %) 5 5 5
Nasiakavost WL(T)i WL(T)2 WL(T)1 WL(T)1
(max. %) 2 1 1
Trieda reakcie na ohef E E E

Odporiéané pouzitie

Pouzitie

EPS 150 Soklova doska

EPS 200 Soklova doska

EPS 200 Perimeter

Obvodové steny - jadrové izoldcia

Obvodové steny - tepelné mosty, vence

Obvodové steny - sokel

Obvodové steny - pod Groviiou terénu (zdklady, suterén)

Strechy - plochd strecha

__

Strechy - 3ikma strecha

Strechy - obrétend strecha

Podlahy - s vy$3im zafazenim

Podlahy - s vysokym zafaZzenim

alternativne pouzitie ‘

Balenie, doprava a skladovanie dosiek

z expandovaného polystyrénu

1
2
3
4
5.
6
7.
8

Cloer

. Dosky sa dodévaij balené v LDPE félii.
. Pri nakladani, vykladani a preprave sa musia chrénit pred mechanickym poskodenim.

Dosky sa méZzu stohovaf do vysky maximélne 5 m.
. Pri skladovani sa musia dodrZiavat poZiarno-bezpe&nostné predpisy.

. Odpad sa musi likvidovat v silade s platnymi predpismi.

Véavéraﬁjg I \/z:(juc(o%

. Teplota pri skladovani nesmie prekrogif 70°C. Nizke teploty nemajd vplyv na ich kvalitu.

. Pri lepeni dosiek méZu byt pouzité len lepidld schvalené vyrobcom zateplovacieho systému.

. Dosky sa musia skladovaf v krytych vetratelnych skladoch, alebo pod pristreskami pri beznej vlhkosti vzduchu.
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